
Összeál l í tot ta: B A L O G H P Á L 

Szakmai körökben nagyon sokat vitatkoznak a sztereohang 
beveze tésének műszaki lehetőségeiről a te levíz iónál . Te lev íz ió 
adók és - v e v ő k között i rádióátvi te lné l már most alkalmaznak 
egy második hanghordozót , amelynek frekvenciája 250 kl-Iz-
cel eltér az első hanghordozótó l (5,5 MHz) . í g y m i n d k e t t ő t 
modulálni kell a sztereo-hangszignállal , hogy a jelenlegi 
vevőkészü lék áta lakí tása nélkül jó minőségű mono hangot 
lehessen venni. 

Egye lőre kevésbé jellegzetes probléma a sztereohang-
átv i t e l a stúdió és a t v - a d ó k közöt t . A s túdióban m o d u l á l t 
k é t hanghordozót műszaki okokból nem lehet a képszignál lal 
e g y ü t t továbbí tani . 

A Siemenes A G Münchenben egy ú j , digitális kísérő 
hangátv i te l i eljárást fejlesztett ki és mutatott be. Képsz ignál 
lal frekvenciamodulál t s egédv ivő helyett 2048 kbit/s b i trátájú 
digitál is jel kerül átvite lre , mely tartalmazza a hangprogra
mokat digitális formában. Hangje l enként 384 kbit/s kerül 
á t v i t e l i é . Maximálisan öt , 15 kHz-es hangcsatornát lehet erre 
•a 2048 kbil digitális je lcsat lakozóra rákapcsolni . 

(Runkschan 1979. máj. 25. [688]) 

* 

A 60-as években a ferrit tárak a lkot ták a számítógépek 
legértékesebb részét és t e t t é k ki a gép árának 60. . .80%-át, 
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a fé lvezető technológia fej lődésével azonban kiszorultak. Jelen
leg a főtárak tö l t é sc sa to lású eszközök, CMOS és NMOS, 
bipoláris vagy buborékmemóriák . A tö l téscsato lású eszközök, 
bár h a g y o m á n y o s , szi l íciumos LSI- technológ iá juk nagy elem
sűrűséget biztosít , mégis hát térbe szorulnak. H a kis fogyasz
t á s u k mellett előáll ítási költségeiket is sikerül leszorítani , 
je lentős helyet foglalhatnak el a memóriák között . A CMOS 
elemek gazdaságosan 1 kByte kapaci tás ig gyár tha tók , a 
nagyobb egységek t ú l drágává vá lnak , ezért be lő lük 4 k-nál 
nagyobb memór iákat nem készí tenek. A jelenlegi memóriák 
nagy ié sze NMOS technológ iá jú; a bipoláris technológia el
maradt m ö g ö t t e . Várhatóan ez lesz a 80-as é v e k b e n is a 
veze tő technológia . A mágnesbuborék-memóriák jövője m é g 
nem tek in the tő át , jelenleg h iányz ik a szabványos í tásuk . 

(Data Processing, 1979. júl.—aug. [689]) 

* 

A gépkocs iban használ t , a háztartás i , üzlet i , t ávköz lé s i 
és ipari mikroelektronika-piac 1987-ig legalább 30 mill iárd 
dollárt ér el — ezt állítja az A . I ) . Litt le p iackuta tó társaság 
új t a n u l m á n y a . 

A t a n u l m á n y , amely az „in telligens elektronika" h a t á s á t 
elemzi az U S A és N y u g a t - E u r ó p a piacára az 1977—87 idő
szakra v o n a t k o z ó a n , úgy becsül i , hogy a ^termelés 30%-át 
— azaz 1987-ig 125 mill ió intelligens a d a t v é g á l l o m á s t — 
Európa adja. 

A je lentés az új szövegfe ldolgozó berendezések, a k é p - és 
szövegtávmáso lók , az elektronikus telefonvonali diktáló 
rendszerek és a távközlés i processzorok piacának gyors fej lő
dését jósolja. ' 

(Folytatás a 254. oldalon) 
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(Folytatás a 253. oldalról) 

A z Ipari szektorban a fogyasz tók továbbra is a folyamat
irányító berendezések megbízhatóságára helyezik a fő hang
sú ly t , de fontos marad számukra a gyár tók eladás u tán i segítő 
t evékenysége (szerviz, tanácsadás stb.) is. Ahogy a gyár tók 
tapasztalatokat szereznek,a piac vá l tozó igénye ive l kapcso
latban, drómai vá l tozásnak kell bekövetkeznie az analitikai 
műszerek (pl. kromatográfok, spektrométerek) és a nukleáris 
műszerek területén. E z e k a műszerek nemcsak k ö n n y e b b e n 
a lka lmazhatók és jobb műszak i t e l j e s í tményt nyúj tók lesznek, 
hanem elődeiknél sokkal megbízhatóbbak is. 

A kereslet egy része magából az elektronikai iparból indul 
k i : az L S I integrál t áramkörök vizsgálóberendezései igen 
jelentős piacot képvise lnek majd. 

(Mickpproeessors and Micro Systems, 1979. jün. [690]) 
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A z optikai hírközlésre alkalmas üvegszálak újfajta csatla
kozási t e chn iká t igényelnek. A tapasztalat azt mutatta, hogy 
az üvegszálkábelek fektetésekor vagy javí tásakor a dugaszolós 
csat lakozásokat lehetőség szerint kerülni kellett. Ennek egyik 
oka, hogy tú l bonyolultak ezek a csat lakozások, a másik pedig 
a b e n n ü k fellépő nagy veszteség . Sokkal jobb megoldás az 
üvegszá lvégek egymássa l va ló összehegesztése . E indhövenben, 
a Philips kutató laboratór iumaiban kifejlesztettek egy kísérleti 
rendezést , amely az üvegszá lak összehegesztése minőségi 1 kö 
ve te lménye inek is megfelel. A hegesztés ívkisüléssel lé trehozott 
fe lmelegítéssel történik. A hegesztés i folyamat ernyőre kive
t í t v e 60-szoros nagy í tásban f igyelhető . A k é p ké t halogén
lámpa és egy optikai elem segí tségével előál l í tható. A k é t 
egymássa l összehegeszthető üvegszá lat k é t "V-alakú résbe 
fogják bé. A jó hegesztés elérése érdekében mindkét szál 
homlokfelületériek lehetőleg a száltengelyre merőlegesen kell 
állni. A z üvegszálak beál l í tása kézzel történik. K é t automa^ 
tikus munkafolyamat zajlik le, az elsőben a műanyag v é d ő 
k ö p e n y t éget ik be, a második a t ény leges hegesztés . 

(Philips-Technische Rundschau, 1979. 6. szám. [691]) 
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